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Abstract (en)
The smooth removable sidewalls and the floor of the mold may fit into a recess in a turntable. The floor of each of the recesses in the turntable may
by lowered to form a mold and then raised to release the molded block. There is a pattern (4) on the top surface of the molded paving block (1)
defined by the shape of the floor of the mold. The sides of the block (5) have an irregular profiled shape.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zum Herstellen von Bodenplatten aus zementgebundenem Material bzw. aus Beton mit einem u. a.
die Oberseite der jeweiligen Platte bildenden Vorsatz (2) aus Fein- oder Vorsatzbeton und mit einem die Unterseite bildenden Kern (3) aus einem
Kernbeton durch Formpressen in einem Formraum (10) einer Pressform (9,9a).
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